Jak probiha samotna aplikace
nanotechnologie?

RYCHLE - BEZ OMEZENI - BEZPECNE

Samotny proces aplikace provadime bez zakryvani vybaveni interiéri, takika bez omezeni
provozu. Nano suspenze je pro zdravi ¢lovéka naprosto bezpecna, coz dokazuji test
reporty od hygienickych instituci v CR.

Proces aplikace je velmi rychly diky postiikové technologii, kterou jako jedini v CR
pouzivame.

PRIMA FIXACE NANO SUSPENZE PRI JEDINEM NASTRIKU

Aplikovana suspenze se pokrytim zformuje v tenkou, neviditelnou vrstvu (film) na tvrdém
povrchu. Vznikaji tzv. ECOActive povrchy.Na povrchu mékkém jako je tkanina, koberec,
suspenze penetruje dovniti vldken a nasledné pokryva jejich povrch. Aplikace zasyché témet
okamzité. Pouhych 10 minut trva, nez se vytvoii velmi odolna - tvrdé vrstva o tvrdosti 4H a
spusti se proces fotokatalyzy. Mimochodem, tvrdost laku na karoserii automobilu se rovna
2H. Aplikace odoléva ptsobeni béznych chemickych a Cisticich latek.

Je v8ak zapotiebi dodrzet jednoducha poaplikaéni opatieni, aby byla garantovana Gi¢innost
nano suspenze. Plochy, které byly oSetfeny Zelenym $titem, se nesmi po dobu 48 hodin
omyvat vodou nebo jakymkoliv Cisticim prostifedkem. Po tuto dobu je zapotiebi zabranit
poskrabani oSetfFenych povrchii €i jejich leSténi.

FIXACE NANO MATERIALU JEDINYM POSTRIKEM

Elektrostaticky aplikacni systém NANO produkuje vysoce nabité kapky NANO
suspenze s pouzitim unikatni indukéni elektrody. Vysledkem je, ze kapicky maji
silu pritazlivosti 75-90 krat vétsi nez je gravitace. Kapky se dokazi diky
elektrostatice pohybovat i opaénym smérem proti gravitaci a dorazi tak i na ta
nejméné dostupna mista Ci trhliny.

Nas kalibrovany systém predstavuje revoluci mezi aplikacnimi systémy. Proud
vzduchu spolu s elektrostatikou a velikostmi kapek 12-15 mikron( zaruci dokonalou
postrikovou aplikaci.
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Pri pouziti nasi postrikové technologie dosahujeme téchto mimoradnych efekta:

ticky postiik

100% pokryti ploch a jejich povrchi
pevnéjsi prilnuti nano castic k povrchiim

rychlejsi reak¢ni doba ve srovnani s konvenénimi technologiemi



